“Teknolojik tir”,
Ipek Yolu'nda turunda

“Huawei Teknoloji Tir1”, 20’den fazla iilke ve bolgede 8 ay boyunda, genis
bant ve ag yapilari alanindaki uctan uca coziimlerini sektore sunacak.

Asya Turu, 2015, Ankara’da, Ulastirma
Denizcilik ve Haberlesme Bakanligi,
Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu (BTK] ve
Cin Halk Cumhuriyeti yetkililerinin katilimiyla,
12 Haziran 2015°te diizenlenen acilis toreniyle
basladi. Gerceklestirilen acilis toreninde; genis
bant ve ag yapilari 6zelinde en yeni teknolojilerle
donatilan “Huawei Teknoloji Tir"inin kapilari
katilimcilara acildi. Teknoloji tiri, Huawe'nin uctan
uca cozdmlerini, 20'den fazla tlke ve bolgede 8 ay
boyunda sektorle bulusturacak. 60 m2’lik deneyim
alani mevcut olan ve 5 ana bolime ayrilan Huawei
Teknoloji Tir'inda; sabit, kablosuz ve cekirdek
aglar, BT ve servis kategorilerinde Huawei'nin en
yeni ve inovatif cozimleri sergileniyor.
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Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bolge Baskani
Jeffery Liu, Huawei Bilgi ve Iletisim Teknolojileri
Orta Asya Turu ile ilgili olarak bilgi verdi. Cin Halk
Cumhuriyeti Ankara Buyukelcisi Yu Hongyang, Cin
ve Tlrkiye arasindaki dostlugun 1000 yil 6ncesine
dayandigini animsatip bu organizasyonda ilk
durak olarak Turkiye'nin secilmesinin mutluluk

http://www.bilisimdergisi.org/s178

verici oldugunu soyledi. Ulastirma, Denizcilik

ve Haberlesme Bakanligi, Haberlesme Daire
Baskani Glndiz Senol, acilista yaptigi konusmada,
glnimuzde Ipek Yolu'nun, bilgi ve iletisim
teknolojileri (BIT) sektoriinde bati ve doguda
uretilen bilginin, teknolojinin ve insan giicunin
tasindigi bir yol halini aldigini belirtti. BTK
Baskanvekili Dr. Omer Fatih Sayan
ise, karayolu ve demiryoluyla
kurulan Ipek Yolu'nun, bilisim
ile canlandirilmasini
onemsediklerini
acikladi. Huawei
Turkiye Genel
Mudur Yardimcisi
Chen Zhi,

Huawei Orta Asya
Teknoloji Turu
Deneyim Tiri'nin

bir aylik bir stre
icinde Istanbul,
Ankara ve Izmir'de
bulunacagini
bildirdi.
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